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(57) Abstract: The invention particularly
relates to separating and transporting a
disk-shaped substrate (102; 202), such as a
solar wafer. The invention is characterized
in that separation steps are performed
within a fluid and that adhesive forces
develop between a gripper (108; 208) and
the substrate to be separated (102; 202)
due to a thin fluid film, the forces enabling
adhesion to the gripper (108; 208). Due
to the removal transversely to the feed
direction (105; 205) or particularly parallel
to a flat extension of the substrates (102;
202), a very gentle and efficient separation
of disk-shaped substrates (102; 202) at a
high cycle time is achieved.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung
bezieht sich insbesondere auf ein Vereinzeln
und Transportieren eines scheibenférmigen
Substrats (102; 202) wie beispielsweise
eines Solarwafers. Die Erfindung zeichnet
sich dadurch aus, dass Vereinzelungen
innerhalb eines Fluids stattfinden, und
dass zwischen einem Greifer (108; 208)
und dem zu vereinzelnden Substrat (102;
202) aufgrund eines diinnen Fluidfilms
Adhidsionskrifte  entstehen, die ein
Anhaften an dem Greifer (108; 208)
ermoglichen. Durch die Entnahme quer
zur Vorschubrichtung (105; 205) oder
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202) ist eine sehr schonende und effiziente Vereinzelung von scheibenformig gestalteten Substraten (102; 202) mit einer hohen Takt
zeit moglich.



